
New Kaua‘i Landfill 
Environmental Impact Statement 

Community Meetings 
 
 

Purpose: 

These two public meetings are being 
conducted to: 

1. Solicit public input to help identify 
environmental and cultural issues 
to be considered and addressed in 
the EIS. 

2. Inform the public regarding ongoing 
activities and the EIS process.  

 

Public Meetings: 

 Tuesday, February 5, 2013, 6:00‐
8:00 pm, King Kaumuali‘i 
Elementary, Hanama‘ulu, Kaua‘i 

 Wednesday, February 6, 2013, 6:00‐
8:00 pm, Kekaha Neighborhood 
Center, Kekaha, Kaua‘i 

*Two more public meetings will be 
conducted following the publication of 
the DEIS (anticipated May‐June 2013). 

EIS Process: 

The EIS process includes the following major milestones and opportunities for public input: 

1. FEA/EIS PN – February 8, 2013 
o 30 day public comment period, including two public meetings. 

2. DEIS – Summer 2013 
o 45 day public comment period, including two additional public meetings. 

3. FEIS – Late 2013/Early 2014 

 

Website: 

The FEA/EIS PN and other related documents are posted on the County’s New Landfill website:   
www.kauai.gov/NewLandfillSite 

 

Comments: 

Email comments to:  Kauai‐lf‐eis@hawaii.rr.com 

Mail comments to:  R.M. Towill Corporation 
      Re: County of Kauai New Landfill EIS 
      2024 North King Street, Suite 200 
      Honolulu, HI 96819 

 

Comments must be received no later than midnight, the evening of Sunday, March 10, 2013. 

 



Maalo Site Vicinity 

 

 

Previous Public Comments – received May‐June 2012 

General Categories 

 Landfill design and operations 
 

 Resource recovery park (RRP) design 
and operations 
 

 Groundwater 
 

 Surface water 
 

 Traffic/roads 
 

 Leachate management 
 

 Air quality 
 

 Soil 
 

 Wildlife 
 

 Environmental monitoring 
 

 Cultural resources 
 

 Reuse and recycling 
 

 Socioeconomic impacts 
 

 EIS process 

 

 Previous comments and responses were documented on the New Landfill website. 
 Comments and the County’s responses are provided in Appendix C of the EISPN. 


